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第一章 行业发展分析 

一、市场规模 

1、行业的市场规模 

自改革开放以来，我国半导体产业经历了一个从技术引进到自主

创新的过程，在这个过程中，通过不断吸收融合发达国家的先进技术，

我国半导体设计、制造以及封装测试技术得到了快速发展，与国际半

导体产业的联系愈发密切，与发达国家的差距也不断缩小。但总体而

言，我国半导体产业还处于成长期，发展程度低于国际先进水平。近

年来，我国已经成为全球最大的半导体市场，而且占全球的市场份额

在不断增长。2017 年，全球半导体市场恢复增长态势，我国半导体产

业实现销售额 7,829.4 亿元，产业增长速度达 19.11%。预计到 2019 年，

我国半导体产业销售额将增长至 10,316.1 亿元。 

2、行业的市场前景 

我国半导体下游市场需求也一直保持着快速发展的势头。2008 年，

我国半导体市场需求额（需求额=国内销售额+进口额-出口额）仅为

6,896.1 亿元，占全球半导体市场需求规模的 38.3%，而到了 2016 年，

我国半导体市场需求额就已经增长至 14,204.1 亿元，在全球半导体市

半导体分立器件项目实施方案模板参考 --第8页

半导体分立器件项目实施方案模板参考 --第8页



场规模的占比份额超过了 60%。2019 年我国半导体市场需求规模将达

到 17,903.1 亿元。 

二、行业基本风险特征 

1、有利因素 

（1）积极的产业政策 

半导体分立器件行业属于国家重点鼓励行业，为助力行业深度发

展，国家政府出台了多项产业扶持政策，这些政策为我国半导体分立

器件企业发展营造了良好的政策环境。半导体分立器件作为国家工业

信息化重要的基础元器件，国家产业政策的支持将会不断推动功率半

导体分立器件行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化

国产功率半导体分立器件的产品结构，有力地促进了我国半导体产业

的发展。 

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出依托于国家

重点工程发展重大技术装备政策，将基础工艺、基础材料、基础元器

件研发和系统集成水平放在了重点关注和发展的位置。《国民经济和

社会发展第十三个五年规划纲要》中相继提出实施工业强基工程，重

点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、

产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、

科研院所产需对接。 
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（2）广阔的市场需求空间 

功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更

新换代及科技进步引导的新产品面世，都为功率半导体分立器件带来

不断增长的市场空间。伴随着我国产业结构的调整，新能源、节能环

保、智能电网等新兴产业的发展，我国半导体分立器件的应用领域将

得到进一步拓展。 

（3）经济逐渐增长对行业盈利奠定拓实基础 

功率半导体分立器件是国民经济中各行业发展的基础元器件，其

技术进步和应用领域的拓宽既能够促进工业的产业结构升级，也为居

民生活带来更多便利和舒适。我国经济总水平稳步上升，产业结构调

整有序开展，居民对生活质量的要求也越来越高，为行业创造了巨大

的盈利空间。行业内优秀企业依托自主创新能力提高产品附加值，在

国民经济持续发展这一稳固的基础上不断提升盈利水平。 

（4）制造成本占优将全面替代进口 

目前国内半导体分立器件中高端市场主要被国际大厂商所占据，

而国内制造厂商的供给在总量和结构上都远远不能满足国内市场需求，

因此决定了国内企业存在进口替代的巨大发展机会。我国半导体分立

器件企业随着技术水平的提高和产业升级，依靠我国巨大市场，凭借

国内劳动力成本优势以及政策扶持，将逐步在部分中高端产品领域实
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现替代进口。基于成本效益原则的考量，国际半导体制造企业将半导

体分立器件制造等产业链环节持续向我国转移，为我国半导体分立器

件的发展带来了机遇。 

2、不利因素 

国内功率半导体分立器件市场长期被欧、美、日系大型半导体公

司所垄断，作为战略性产业，全球主要发达国家越来越重视半导体产

业的发展，为保持其领先地位，国际半导体巨头仍会对关键技术装备、

材料、高端设计和工艺技术向我国的转移进行严格控制，本土企业很

难直接从大型半导体公司学习先进技术，必须依靠自主研发实现技术

突破，在一定程度上延缓了我国功率半导体分立器件的发展速度。行

业内国内企业大多数是小规模企业，受到资金、技术、设备、人员的

严重制约，低水平重复建设，小规模企业过于注重价格而不注重电力

半导体器件的品质控制，导致产品价格和质量很难提升，大量的企业

在低端市场过度竞争，冲击了市场秩序，不利于行业的健康发展。 
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第二章 项目总论 

一、项目名称及建设性质 

（一）项目名称 

半导体分立器件项目 

（二）项目建设性质 

本项目属于新建项目 

二、项目承办单位 

（一）项目承办单位名称 

xxx 有限公司 

（二）项目联系人 

夏 xx 

（三）项目建设单位概况 

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业

专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信

息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和

效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，

促进带动产业链上下游企业协同发展。 
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公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质

量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。 

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 

三、项目定位及建设理由 

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出依托于国家

重点工程发展重大技术装备政策，将基础工艺、基础材料、基础元器

件研发和系统集成水平放在了重点关注和发展的位置。《国民经济和

社会发展第十三个五年规划纲要》中相继提出实施工业强基工程，重

点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、
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产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、

科研院所产需对接。 

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。 

四、报告编制说明 

（一）报告编制依据 

1、承办单位关于编制本项目报告的委托； 

2、国家和地方有关政策、法规、规划； 

3、现行有关技术规范、标准和规定； 

4、相关产业发展规划、政策； 

5、项目承办单位提供的基础资料。 

（二）报告编制原则 

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技

化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持

续发展的大目标。 

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。 
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（二） 报告主要内容 

1、项目背景及市场预测分析； 

2、建设规模的确定； 

3、建设场地及建设条件； 

4、工程设计方案； 

5、节能； 

6、环境保护、劳动安全、卫生与消防； 

7、组织机构与人力资源配置； 

8、项目招标方案； 

9、投资估算和资金筹措； 

10、财务分析。 

五、项目建设选址 

本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约

14.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 

六、项目生产规模 

项目建成后，形成年产 xx 万件半导体分立器件的生产能力。 

七、建筑物建设规模 
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本期项目建筑面积 15448.00 ㎡，其中：生产工程 10547.32 ㎡，

仓储工程 2115.68 ㎡，行政办公及生活服务设施 1475.10 ㎡，公共工

程 1309.90 ㎡。 

八、环境影响 

项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设

备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，

项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、

工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均

能达标排放，符合清洁生产理念。 

九、原辅材料及设备 

（一）项目主要原辅材料 

该项目主要原辅材料包括塑料粒子、硅胶、模具、冲压油、氢丁、

铜及其合金、不锈钢、线束、开关等电子元器件、芯片、密封器件、

锡膏、助焊剂、焊丝。 

（二）主要设备 

主要设备包括：卧式注塑机、立式注塑机、硅胶成型机、机械手、

除湿干燥送料一体机、模温机、粉碎机、混料机、冰水机、高速冲床、

五金冲床、圆盘放料机、送料机、收料机、吸尘器、激光打标机、激
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/41703312515

0010051
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